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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A BASSE TENSION -
PRINCIPES POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROFILS D’APPAREIL
POUR LES APPAREILS INDUSTRIELS MIS EN RESEAU

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationa
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres aCtivité e_des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travauy\ds 5 nité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationg
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux trayaux\
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des cg i
deux organisations.

2) Les deC|S|ons ou accords off|C|eIs de la CEI concernant Ies questlos te hniques

3) Les documents produits se présentent sous la forme de ecoy
comme normes, spécifications techniques, rapports tge
Comités nationaux.

de la CEIl est I’élaboration des Normes inter-
pité d’études peut proposer la publication d’une

efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la

internationale peut étre envisagée pour 'avenir mais pas dans I'immeédiat.

Les spécifications techniques font I'objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard aprés leur
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales.

La CEI 61915, qui est une spécification technique, a été établie par le sous-comité 17B:
Appareillage a basse tension, du comité d’études 17 de la CEIl: Appareillage.

Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

17B/1225/DTS 17B/1267/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette spécification technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT OF DEVICE PROFILES
FOR NETWORKED INDUSTRIAL DEVICES

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of C is to promote

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stapda heir\preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested j with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-gowernime ganizati liaising

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates & i érnational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions dg i nt between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical ma early as possible, an

3) The documents produced have the form of recommendationg for ihte 3 S @ are published in the form
of standards, technical specifications, technical reporis~ok guide hey arg accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificattqn, IE i i ufdertake to apply IEC International

5) The IEC provides no markmg procedure to\indi nd cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to the possi ) s of this technical specification may be the subject

The main task
exceptional circ
specification when

is to prepare International Standards. In
ittee may propose the publication of a technical

despite re
+ thes . ! nical development or where, for any other reason, there is the
future_ bu i iate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical spetifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be_jfransformed into International Standards.

IEC 61915, which is a technical specification, has been prepared by subcommittee 17B:
Low-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and
controlgear.

The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
17B/1225/DTS 17B/1267/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in
the report on voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

+ transformée en Norme Internationale;
* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005.
At this date, the publication will be

« transformed into an International Standard;
* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or

*+ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La présente spécification technique vise a fournir un cadre dans lequel les comités de produit
de la CEIl peuvent définir des profils pour les appareils appartenant a leur domaine d'activité.
Il est prévu que chaque comité de produit puisse définir des «profils racines d'appareil» pour
leurs appareils a partir desquels les constructeurs seront alors en mesure de définir un profil
spécifique pour leurs produits.

La présente spécification technique permet aux comités de produit de décider de la quantité
d'information que leurs produits pourraient rendre disponible, avec une représentation
commune, sur n'importe quel réseau. Elle donne aux constructeurs un cadre commun pour
représenter leurs appareils capables d'étre connectés a un réseau et permet des extensions
spécifiques de constructeur aux profils d'appareil.

La présente spécification technique facilite I'écriture de logiciels pendants

du réseau.

»
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INTRODUCTION

The purpose of this technical specification is to provide a framework within which IEC product
committees can define profiles for devices within their scope. It is intended that each product
committee may define “root device profiles” for their devices from which manufacturers are
then able to define a specific profile for their products.

This technical specification enables product committees to decide the amount of information
which their products should make available, in a common representation, through any
network. It gives manufacturers a common framework to represent their network capable
devices and allows for manufacturer-specific extensions to the device profiles.

This technical specification aids the writing of network independent applicg aftware.

O
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APPAREILLAGE A BASSE TENSION -
PRINCIPES POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROFILS D’APPAREIL
POUR LES APPAREILS INDUSTRIELS MIS EN RESEAU

1 Domaine d’application

La présente spécification technique définit un cadre pour une représentation commune des
appareils industriels mis en réseau, et fournit un gabarit pour documenter une telle
représentation, indépendante du réseau utilisé.

NOTE 1 Le format de profil d’appareil spécifié dans la présente spécification technique est colgpatible avec les

appareils connectés a la fois aux réseaux orientés octet et aux réseaux orientés bit.

Il convient que les comités de produit de la CEI utilisent la préseRte ‘spéci 3 teghnique

NOTE 2 Les constructeurs ou les organisations d'utilisateurs peuvent ufij egle ini ns la présente
specmcatlon technlque pour développer des «profils racines d'appatreil»\pour WR_usage\ dans leurs propres

Il convient que les constructeurs de produits utilise es d'appareil développés
par les comités de produit ainsi que les régle Qs la~présente spécification
technique afin de créer des profils d' aprell de our représenter et décrire leurs
appareils. La présente spécification{tec cstructeurs de reallser des

extensions spécifiques de constructe
comités de produit. Lorsqu'il n'existe 2

non datées, la de
amendements).

CEI 60559:1989, Arithmétique binaire en virgule flottante pour systémes a microprocesseurs
CEI 61131-3:2003, Automates programmables - Partie 3: Langages de programmation

ISO 1000:1992, Unités Sl et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de certaines
autres unités
Amendement 1 (1998)

ISO/CEI 10646-1:2000, Technologies de l'information — Jeu universel de caractéres codés sur
plusieurs octets (JUC) — Partie 1: Architecture et plan multilingue de base

ISO/CEI DIS 19501-1:0, Technologies de l'information — Langage de modélisation unifié
(UML) - Partie 1: Spécification 1 (disponible seulement en anglais)

1A publier. Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TS 61915 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-61915-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-61915-2003

TS 61915 O IEC:2003 -13 -

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT OF DEVICE PROFILES
FOR NETWORKED INDUSTRIAL DEVICES

1 Scope

This technical specification defines a framework for common representation of networked
industrial devices and provides a template for documenting such a representation,
independent of the network used.

NOTE 1 The device profile format specified in this technical specification is compatible with deyvices connected

to both bit- and byte-oriented networks.

IEC product committees should use this technical specification {n ation\of root

device profiles for their products.

e\prepar

NOTE 2 Manufacturers or user organisations may use the rules definegain this technisal &
“root device profiles” for use within their own organisations.

ication to develop

This technical specification recomm
representation of the deyice_profite i

NOTE 3 The types of devi

to more complex devjges w
etc.

IEC 61131-3:2003, Programmable controllers — Part 3: Programming languages

ISO 1000:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain
other units
Amendment 1 (1998)

ISO/IEC 10646-1:2000, Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character
Set (UCS) - Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane

ISO/IEC DIS 19501-1:0, Information technology — Unified Modeling Language (UML) -
Part 1: Specification 1

1To be published. Documents
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3 Définitions, abréviations et symboles
31 Définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants sont applicables.

3.1.1

profil d'appareil

représentation d'un appareil en ce qui concerne ses paramétres, assemblages de paramétres et
modéle d'état qui décrit les données de I'appareil et le comportement vu a travers un réseau

3.1.2

cadre du profil d'appareil
ensemble de régles contenu dans la présente spécification technique pg
profils d'appareil

genération de

3.1.3

profil d'appareil de constructeur

profil, déclaré par un constructeur, contenant la partie ob parties facultatives
p des extensions

spécifiques de constructeur

3.1.4

extension spécifique de constructe

information contenue dans un profi gur qui est spécifiée par un
constructeur particulier, en complément & eg’ et facultatives du profil racine
3.1.5

paramétre

élément de données indivisi qui 5SS ation relative a un appareil qui peut étre
lu d'un appareil ou écri STNG <

3.1.6 <;>
assemblage de pafta

collection d'un ou Qe i gtres qui peut étre lue d'un appareil ou écrite a un

appareil

3.1.7

groupe de p

collection de paramétres, associée a la méme fonction dans un appareil

NOTE 1 de parametres peuvent étre emboités, c’est-a-dire qu’il est possible de définir un groupe de

paramétres composé d'awtres groupes de parametres.

NOTE 2 Contrairement aux assemblages de parametres, les groupes de paramétres ne sont pas nécessairement
prévus pour étre lus d'un appareil ou écrit a un appareil en méme temps. Au lieu de cela, ils sont principalement
définis pour le besoin d’organisation de longues listes de paramétres dans des ensembles compréhensibles.

3.1.8

profil racine d'appareil

profil d'appareil pour un appareil générique, comprenant les éléments obligatoires et
facultatifs

NOTE Le profil racine d'appareil est défini par le comité de produit de la CEIl approprié.

3.1.9

service

fonction supportée par un appareil pour I'exécution d’'une action spécifique (par exemple
déclencher une commande)

NOTE L’exécution réelle peut nécessiter que des conditions préliminaires connexes soient satisfaites.
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3 Definitions, abbreviations and symbols

3.1 Definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.11

device profile

representation of a device in terms of its parameters, parameter assemblies and state model
that describes the device’s data and behaviour as viewed through a network

3.1.2
device profile framework

3.1.3

manufacturer’s device profile
profile, declared by a manufacturer, containing the mandz
parts of the root device profile and which may also incl

3.1.4

manufacturer-specific extension
information contained within a manufa
manufacturer and is in addition to the

3.1.5

parameter

indivisible data element tk
a device through the netwo

3.1.6
parameter asse
collection of one of p

an be read from or written to a device

parameter groups,

NOTE 2 On the contrary of parameter assemblies, parameter groups are not necessarily intended to be read from
or written to the device¥at once. Instead, they are mainly defined for the purpose of organizing long lists of
parameters into meaningful sets.

3.1.8
root device profile
device profile for a generic device comprising mandatory and optional elements

NOTE The root device profile is defined by the relevant IEC product committee.

3.1.9
service
function supported by a device for executing a specific action (e.g. to trigger a command)

NOTE Actual execution may require that related preliminary conditions are satisfied.
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3.2 Abréviations et symboles

DTD Document type definition (format de définition de la structure du document)
ID Identifier (identificateur)

M Mandatory (obligatoire)

@) Optional (facultatif)

R Read (lecture)

RW Read/write (lecture/écriture)

UML Unified modelling language (langage de modélisation unifié)
w Write (écriture)

XML Extensible markup language (langage de balisage extensib
na Non applicable

r Réservé

4 Profils d’appareil

4.1 Généralités

Un profil d'appareil se compose des 4 S S sse pblages de paramétres et
groupes de paramétres) et du compofem { s 3 rvices) fournis par 'appareil.
Lors de Ia concept|on d' une apphcatlon d'antomatisati ofil d'appareil peut étre utilisé

Les profils d'appareil doivent def|n|r le\form Wenu de toute information relative a la
commande et a la gest'n [ recue de l'appareil et/ou envoyée a
I'appareil. L'Annexe A dé d'appareil. Le gabarit complet est utilisé
comme base a

constructeur. Sayf\
non utilisés doi ¢

NOTE 1 Si certainesa3s

de groupes de
complexes, plutdétqu

parameétres, de modeles d’état et de services de profils d’appareil plus
de redéfinir ces informations.

Un profil racine d’appareil existe par écrit ou dans un format électronique. Un profil d’appareil
de constructeur existe par écrit, dans un fichier électronique séparé ou dans l'appareil lui-
méme. Les informations transmises sur le réseau seront les valeurs de paramétre définies par
le profil d’appareil de constructeur. L’application utilise les informations relatives au profil, de
I'appareil ou du fichier électronique, pour interpréter les valeurs de paramétre échangées
avec I'appareil. Lorsque I'appareil stocke les informations relatives au profil, celles-ci peuvent
étre également lues de I'appareil a travers le réseau.

Les assemblages de paramétres et les groupes de paramétres doivent comprendre seulement
les paramétres qui sont définis dans le profil d'appareil.

Les noms des paramétres et les noms des états de l'appareil doivent faire usage de la
terminologie utilisée dans les normes de produit correspondantes.

NOTE 2 L'Annexe D donne une syntaxe recommandée pour la documentation et le transfert des profils d'appareil

lorsque XML est utilisé.
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3.2 Abbreviations and symbols

DTD Document type definition
ID Identifier

M Mandatory

0] Optional

R Read

RW Read/write

UML Unified modelling language
w Write

XML Extensible markup language
na Not applicable

r Reserved

4 Device profiles

4.1 General

groups) and behaviour (state model
automation application, this device profi
of the network.

specification, un@
NOTE 1 If some mairf te
profile), these sectionsma

Each profile sha odt reference to other profiles, i.e. profiles shall not contain
other profile§ e (see Annex C for profile creation guidelines). Simpler
device profiles shout bg ygets of the parameter lists, parameter assemblies, parameter
groups, stateq odals.and services of more complex device profiles, rather than redefining this
information:

A root device profile~exists either on paper or in an electronic format. A manufacturer’s device
profile exists either on paper, in a separate electronic format file or in the device itself. The
information transmitted on the network will be the parameter values defined by the
manufacturer’s device profile. The application uses the profile information, from the device or
electronic file, to interpret the parameter values exchanged with the device. When the device
stores the profile information, this information may also be read through the network from the
device.

Parameter assemblies and parameter groups shall only include parameters that are defined in
the device profile.

Parameter names and device state names shall use the terminology utilised in the
corresponding product standards.

NOTE 2 Annex D gives a recommended syntax for the documentation and transfer of device profiles when using XML.
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4.2 Profil racine d’appareil

Un profil racine d'appareil est créé par le comité de produit de la CEIl approprié pour chaque
type de produit.

Il convient que les comités de produit utilisent les mémes parameétres pour les profils racines
d'appareil de tous les appareils d'une famille de produits. Il convient que la signification
associée a la valeur de chaque parameétre soit la méme pour toute la famille; par exemple,
pour un paramétre de bit (booléen) démarrage/arrét, il convient que la valeur 1 signifie
toujours démarrage. De la méme maniére, pour les assemblages il convient que I'ordre des
bits et des octets soit cohérent avec les assemblages dans d'autres profils racines d'appareil
appartenant a la méme famille de produits; par exemple, dans un assemblage de commande
de démarreur de moteur, il convient que le bit démarrage soit dans la position pour
chaque type de démarreur de moteur.

Les profils racines d'appareil doivent spécifier quels sont echange

Le profil racine d'appareil ne doit pas comprendre dg¢
réseau.

nations qui\sont spécifiques a un

4.3  Profil d’appareil de constructéur
4.3.1 Généralités

Le profil d'appareil de constructeur p
I'appareil.

— un profil d'aiI de
exemple des types~q’s

profil racine d’appargil, le constructeur doit seulement I'inclure, sans modification, dans
le profil d’appareil de constructeur si cet élément est réellement implémenté.

De plus, le profil racine d'appareil peut étre étendu par un constructeur en utilisant les régles
données a I'Article 6, en

— définissant des parameétres supplémentaires;
- définissant des assemblages de paramétres supplémentaires;
- définissant des groupes de paramétres supplémentaires;

- définissant des sous-états des états spécifiés dans le modéle d'état du profil racine
d'appareil;

- définissant des états concomitants a ceux spécifiés dans le modéle d'état du profil racine
d'appareil;

— définissant des services supplémentaires.
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4.2 Root device profile

A root device profile is created by the relevant IEC product committee for each device type.

Product committees should use the same parameters for the root device profiles of all the
devices within a product family. The meaning assigned to the value of each parameter should
be the same throughout the family, e.g. for a start/stop bit (Boolean) parameter, the value 1
should always mean start. Similarly, for assemblies the bit and byte order should be
consistent with assemblies in other root device profiles belonging to the same product family,
e.g. in a motor starter control assembly, the start bit should be in the same position for each
type of motor starter.

Root device profiles shall specify which elements of information exchange
required for all devices using a specific root device profile, and whic
i.e. need not be used by all devices using a specific root device profj

nandatory, i.e.
are optional,

The root device profile shall not include information which is ne

4.3 Manufacturer's device profile
4.3.1 General

The manufacturer's device profile may be stored

- defining additional\parameters;
- defining additiondl parameter assemblies;

- defining additional parameter groups;

- defining sub-states of states specified in the root device profile state model;

- defining states concurrent to those specified in the root device profile state model;

- defining additional services.
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4.3.3 Profil d’appareil de constructeur créé sans utiliser un profil racine d'appareil

Dans le cas ou il n'existe pas de profil racine d'appareil adapté, le constructeur peut créer un
profil d'appareil de constructeur en utilisant les régles données a I’Article 7.

NOTE Le constructeur peut aussi créer un profil d'appareil de constructeur pour un produit unique basé sur un
autre profil d'appareil de constructeur, défini pour une gamme d’appareils (par exemple un profil défini par une
organisation d’utilisateurs).

4.4 Relations entre les profils

La Figure 1 montre la relation entre la présente spécification technique, le profil racine
d'appareil et le profil d'appareil de constructeur:

Le constructeur crée

Le comité de produit un profil d’appareil de

crée un profil racine constructeur en utilisant

d’appareil en utilisant un profil racine d’appargil
le modele (voir Article 5) (voir Article 6)

PROFIL
CEl 61915 :> RACINE
D'APPAREIL

IEC 821/03
Figure 3 < 1915 et les profils d’appareil
5 Création d'un appareil utilisant le gabarit de profil d'appareil
5.1 Généralités
Le comité deprodui doit compléter les parties appropriées des sections suivantes

— parameétres (profit'racine d'appareil) - voir 5.3;

— assemblages de parameétres (profil racine d'appareil) - voir 5.4;
— groupes de paramétres (profil racine d'appareil) - voir 5.5;

- modéele d'état (profil racine d'appareil) - voir 5.6;

— services (profil racine d'appareil) - voir 5.7.

Lorsqu'un comité de produit a achevé le gabarit avec les informations relatives a l'appareil, il
a créé un profil racine d'appareil.
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4.3.3 Manufacturer's device profile created without using a root device profile

In the case where a suitable root device profile does not exist, then the manufacturer may
create a manufacturer's device profile using the rules given in Clause 7.

NOTE The manufacturer may also create a manufacturer’s device profile for a single device based on another
manufacturer’s device profile, defined for a range of devices (e.g. a profile defined by a user’s organization).

4.4 Profile relationships

Figure 1 shows the relationship between this technical specification, the root device profile
and the manufacturer's device profile:

Manufacturer creates

Product committee a manufacturer’s
creates a root device device profile using
profile using the a root device profile
template (see Clause 5) (see Clause 6)

IC OFIL

ROOT
IEC 61915 ::> DEVICE
PROFILE

IEC 821/03

Figure 1 i < C 61915 and device profiles

5 Creating a@

5.1 General

— parameters (teot device profile) - see 5.3;

— parameters assemblies (root device profile) - see 5.4;
— parameters groups (root device profile) - see 5.5;

— state model (root device profile) - see 5.6;

— services (root device profile) - see 5.7.

When a product committee has completed the template with the device information, it has
created a root device profile.
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5.2 En-téte du profil racine d'appareil
5.21 Généralités

L'en-téte du profil racine d'appareil doit contenir l'identificateur du profil racine d'appareil,
la version du profil racine d'appareil, la date de parution du profil racine d'appareil et la
description de l'appareil.

5.2.2 Identificateur du profil racine d'appareil

Un identificateur de profil racine d'appareil doit étre attribué pour chaque profil racine
d'appareil. Le format pour un identificateur de profil racine d'appareil doit étre une chaine de
texte utilisant le format P(SB SN)PN, ou

P est toujours la lettre majuscule P;
SB est une chaine de texte qui identifie I'organisme de Rorrga
SN est une chaine de texte qui identifie le document d

ou d'autres ponctuations;

PN est un nombre entier de cing chiffres (00
produit qui est propre au (SB SN) spécifié

EXEMPLE P(IEC 60947-5-2)10042.

5.2.3 Version du profil racine d'apparei

Une version du profil racine d'appareil{doit&tce atrit pour chaque profil racine d'appareil.
Les numéros de version goivent étre u rvénregistrer les changements et les
modifications a un profil i arejl. Les/changements de numéro de version doivent

— de paramétre;
- d’assemblag@ ara

Le format pour une version de profil racine d'appareil doit é&tre une chaine de texte utilisant le
format VAAA, ou

V est toujours la lettre majuscule V;
AAA est le numéro de la version.

5.2.4 Date de parution du profil racine d'appareil

Chaque profil racine d'appareil doit contenir une date de parution de la version. La date de
parution du profil racine d'appareil doit étre une chaine de texte utilisant le format YYYY-MM-
DD (une chaine de 10 caractéres comprenant les tirets), ou

YYYY est'année;
MM  est le mois de I'année (01-12);
DD est le jour du mois (01-31).
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5.2 Root device profile header
5.21 General

The root device profile header shall contain the root device profile ID, root device profile
version, root device profile release date and device description.

5.2.2 Root device profile ID

A root device profile ID shall be assigned for each root device profile. The format for a root
device profile ID shall be a text string using the format P(SB SN)PN, where

P is always the capital letter P;

SB is a text string that identifies the standards body followed by &\

SN is a text string that identifies the standard body's docu ins\the root
device profile. The text string may include multiple dashe? \ ;

PN is a five-digit integer (00001...99999) allocated by { s ' e which is
unique within the specified (SB SN).

EXAMPLE P(IEC 60947-5-2)10042.

5.2.3 Root device profile version
shall be used to record changes or
changes shall occur when any of the fol

— parameters; or

— parameter assemblies;

— parameter groups; p

- the state mo@nr
- services.

AAA is the version number.

5.2.4 Root device profile release date

Each root device profile shall contain a version release date. The release date of the root
device profile shall be a text string using the format YYYY-MM-DD (a 10-character string
including the dashes), where

YYYY s the year;
MM  is the month of the year (01-12);
DD is the day of the month (01-31).
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5.2.5 Description de I’appareil

La description de l'appareil est une chaine de texte qui décrit le type d'appareil et qui est
spécifiée par le comité de produit.

5.3 Parameétres (profil racine d’appareil)
5.3.1 Généralités

Un profil racine d'appareil doit contenir un ou plusieurs parameétres. Les informations requises
de 5.3.2 a 5.3.8 doivent étre données pour chaque paramétre.

Des exemples de classification de paramétres sont donnés a I’Annexe E.

5.3.2 Nom du parameétre (obligatoire)

Le champ «Nom du parameétre» doit contenir une chaine
maximum) spécifiée par le comité de produit.

res au

5.3.3 Type de données (obligatoire)

Le champ «Type de données» doit contenir un no
parmi les types de données valides listés au Table

Les types de données STRING et U ODE s
dans le champ de type.

EXEMPLE STRING10. Q
[\;\IeauN e données valides
Pa

Nom du type ( X D%scriptién \ \\\/ Définition et étendue Norme
BOOL BMyB})QTéM\ ,\\ I%présenté par un 0 ou un 1 CEI61131-3
BYTE Ogfaf N \[*Chaine de bits de 8 bits CEI 61131-3
WORD Mot \ _| chaine de bits de 16 bits CEI 61131-3
DWORD ¢ [Wat\oulle \ Chafne de bits de 32 bits CEI 61131-3
LWORD A~ \| Mt iong \ Chaine de bits de 64 bits CEI 61131-3
SINT n ourt -128 to 127 CEI 61131-3

RN N
USINT EntieNcour sans signe 0 a 255 CEI 61131-3
INT Entier £imple -32768 & 32767 CEI 61131-3
UINT Entier sans signe 0 a 65535 CEI 61131-3
DINT Entier double —231 3 2311 CEI 61131-3
UDINT Entier double sans signe 0 a 232-1 CEI 61131-3
LINT Entier long —263 3 2631 CEI 61131-3
ULINT Entier long sans signe 0 a 264-1 CEI 61131-3
REAL Réel simple CEI 60559 de base simple a virgule CEI 61131-3
flottante. Autorise une étendue
approximative de -1,2 x 10-38 3 1,8 x 1038
LREAL Réel double CEIl 60559 de base double a virgule CEl161131-3
flottante. Autorise une étendue
approximative de —1,2 x 10-308 3 1,8 x
10308
STRING Chaine de texte 1 octet par caractere CEI 61131-3
UNICODE Unicode 2 octets par caractere ISO/CEI 10646-1
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5.2.5 Device description

The device description is a text string which describes the type of device and which is
specified by the product committee.

5.3 Parameters (root device profile)
5.3.1 General

A root device profile shall contain one or more parameters. The information required by 5.3.2
to 5.3.8 shall be given for each parameter.

Examples of parameter classification are given in Annex E.

5.3.2 Parameter name (mandatory)

The “Parameter name” field shall contain a text string (maxi
by the product committee.

5.3.3 Data type (mandatory)

The “Data type” field shall contain a type name se
valid data types listed in Table 1.

NOTE If the use of derived data types is negde
data types as specified in IEC 61131-3.

The data types STRING and UNICOD

EXAMPLE STRING10.

Table
N o
Type name A kesz}l/p'\fr%\ \ \ Definition and range Standard

BOOL it o Boé@an Q \Qe}seéented by a0ora 1 IEC 61131-3
BYTE Byt/%< \/\ \/\ \/Brﬁ string of 8 bits IEC 61131-3
WORD v(oré\ Bit string of 16 bits IEC 61131-3
DWORD /We\okj\ \ Bit string of 32 bits IEC 61131-3
LWORD Lc{gg\@ré\ Bit string of 64 bits IEC 61131-3
SINT \ hocty tege> -128 to 127 IEC 61131-3
USINT Unsig\ed short integer 0 to 255 IEC 61131-3
INT Sin integer -32768 to 32767 IEC 61131-3
UINT Unsigned integer 0 to 65535 IEC 61131-3
DINT Double integer =231 t0 2371 IEC 61131-3
UDINT Unsigned double integer | 0 to 2%2-1 IEC 61131-3
LINT Long integer -2% to 2%%1 IEC 61131-3
ULINT Unsigned long integer 0 to 2%4-1 IEC 61131-3
REAL Single real IEC 60559 basic single floating point. IEC 61131-3

Allows an approximate range of

-1,2x107** to 1,8 x 10%
LREAL Double real IEC 60559 basic double floating point. IEC 61131-3

Allows an approximate range of

-1,2x107°% t0 1,8 x 10°
STRING Text string 1 byte per character IEC 61131-3
UNICODE Unicode 2 bytes per character 1ISO/I ents
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5.3.4 Unité (obligatoire)

Le champ «Unité» doit contenir une chaine de texte qui spécifie lI'unité du paramétre en
utilisant les unités Sl définies dans I''SO 1000, s'il y a lieu.

Lorsque l'unité n'est pas définie (par exemple pour un compteur) ou requise (par exemple
pour un type de données Booléen), la chaine de texte «na» doit étre utilisée.

5.3.5 Compensation et multiplieur (obligatoire)

Les champs «Compensation» et «Multiplieur» doivent spécifier ensemble la fagon dont la
valeur du parameétre est interprétée selon la formule suivante:

Valeur d'ingénierie = (valeur du parameétre + compensation

Pour les types de données non numériques, les champ
doivent chacun contenir la chaine de texte «nay.

«0» doit étre utilisée pour la compen
«1» doit étre utilisée pour le multiplie

EXEMPLE 3 Un paramétr

EXEMPLE 4 Un payameétre
multiplieur de 0,1, _@ .

5.3.6

Le champ ¢Eteqady pecifier les limites de I'étendue des valeurs des données
numeériques d NN E modification par la compensation et le multiplieur. L'étendue
doit étre SCIfE valeur minimale, suivie par des pointillés (...), suivis par la valeur
maximale sans espaces. Lgtendue doit inclure les valeurs minimale et maximale spécifiées.

EXEMPLE 1 Une étenduedde paramétre de 40...200 avec pour unité d'ingénierie °C, une compensation de 1 000
et un multiplieur de 2’ pour résultat une valeur d'ingénierie de 1040 °C...1200°C. Il y a 161 valeurs de
paramétre dans Ietendue

EXEMPLE 2 Une étendue de paramétre de 40...200 avec pour unité d'ingénierie °C, une compensation de 1 000
et un multiplieur de 0,1, a pour résultat une valeur d'ingénierie de 104,0 °C...120,0 °C. Il y a 161 valeurs de
paramétre dans I'étendue.

NOTE Les deux exemples contiennent le méme nombre de valeurs de parameétre.

L'étendue du parameétre peut étre plus limitée que celle du type du paramétre, par exemple
le type du paramétre peut étre USINT (0...255) alors que I'étendue peut étre seulement
de 40...200.

Si les significations sont attribuées a des valeurs particuliéres en-dehors de I'étendue, elles
doivent étre définies dans le champ description du paramétre.

Lorsque aucune étendue n'est requise (par exemple pour un type de données booléen),
la chaine de texte «na» doit étre insérée dans le champ «Etendue».
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5.34 Units (mandatory)

The “Units” field shall contain a text string that specifies the units of the parameter, using Sl
units as defined in ISO 1000 where applicable.

When no units are defined (e.g. for a counter) or required (e.g. for a data type of Boolean),
the text string “na” shall be used.

5.3.5 Offset and multiplier (mandatory)

The “Offset” and the “Multiplier” fields shall together specify how the parameter value is
interpreted, according to the following formula:

Engineering value = (parameter value + offset) x mu

The offset and the multiplier shall be floating point numbers,
multiplier shall always be specified.

For non-numeric data types, the “Offset” and “Multiplier
string “na”.

EXAMPLE 1 A parameter of value 100 with engineering %
an engineering value of 100 °C.

EXAMPLE 3 A parameter of va
in an engineering value of 1,100 ®

EXAMPLE 4 A parameter

results in an engineeri' f

5.3.6 Range (ma:

a

The “Range” field
before the magdifi

EXAMPLE 2 A paramet¥r range of 40...200 with engineering units in °C, an offset of 1 000 and a multiplier of 0,1
results in an engineering value of 104,0 °C...120,0 °C. There are 161 parameter values within the range.

NOTE Both examples contain the same number of parameter values.

The parameter range may be more limited than that of the parameter type, e.g. the parameter
type may be USINT (0...255), while the range may only be 40...200.

If meanings are assigned to particular values outside the range, they shall be defined in the
description field of the parameter.

When no range is required (e.g. for a data type of Boolean), the text string “na” shall be
inserted in the “Range” field.
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5.3.7 Accés (obligatoire)

Le champ «Accés» doit spécifier I'acces au parametre autorisé a travers le réseau.

L'accés doit étre spécifié avec soit

R pour les paramétres pouvant étre lus de I'appareil connecté; soit

RW  pour les paramétres pouvant a la fois étre lus de l'appareil connecté et pouvant
étre écrits a I'appareil connecté.

Les paramétres ne doivent pas étre spécifiés comme acces a I'écriture seulement.

5.3.8 Requis (obligatoire)

Un profil racine d'appareil doit spécifier si I'appareil est ou non reg
parametre. Le champ «Requis» du profil racine d'appareil doit conte

M pour les parameétres obligatoires, c'est-a-dire ceux
I'appareil; ou

@) pour les paramétres facultatifs.
5.3.9 Description du paramétre (facultatif)

S'il est utilisé, le champ «Descripti
et/ou son emploi.

foR_de .
valeurs du paramétre, fornraté C aIe%pa ameétre, suivie du signe égal (=), suivi par
la signification de la valé ; ctre. dojt pas y avoir d'espaces immédiatement
avant et aprés le signe_éga
indiqué dans I'exemplg stiyva

EXEMPLE «O=pje détectd
«1=objetdétecte

5.3.10

Parameétyres dés pour l'identification d’un appareil
5.3.10.1

Un con 3 v aut vouloir spécifier dans un profil racine d’appareil quelques
parameétres pouridexnti I'appareil. Pour permettre une cohérence entre les profils racines
d’appareil défints par gifférents comités de produit, il est recommandé d’utiliser a cet effet les
paramétres définis d&ns les paragraphes suivants.

5.3.10.2 Identificateur du profil racine d’appareil

Identifie le profil racine d’appareil sur lequel ce profil d’appareil de constructeur est basé (voir
5.2.2). Le type recommandé est STRING24.

NOTE Si un profil racine d’appareil n’est pas utilisé, il convient alors que le constructeur suive les regles
indiquées a I'Article 7.

5.3.10.3 Version du profil racine d'appareil

Identifie la version du profil racine d'appareil sur lequel ce profil d’appareil de constructeur est
basé (voir 5.2.3). Le type recommandé est STRING4.

5.3.10.4 Identificateur du constructeur

Identifie le constructeur de I'appareil (voir 6.2.6). Le type recommandé est CTW'NGBZOcumentS
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5.3.7 Access (mandatory)

The “Access” field shall specify the access to the parameter allowed through the network.

Access shall be specified as either

R for parameters readable from the connected device; or
RW  for parameters both readable from and writable to the connected device.

Parameters shall not be specified as write access only.

5.3.8 Required (mandatory)

A root device profile shall specify whether the device is required to s¢ parameter.
The root device profile's “Required” field shall contain either

M for mandatory parameters, i.e. those required to be sudppo
@) for optional parameters.

5.3.9 Parameter description (optional)

The “Description” field shall, if used, contain a text d ipyi ¢ meter and/or its use.
This field may also contain a description ning of the parameter's values,
formatted as the parameter value followed < g i =) followed by the parameter

value meaning. There shall be no sp i i before or after the equal sign. The

EXAMPLE "O=no object sense
"1=object sensed"

5.3.10 Recom{e‘g
5.3.10.1 Gener

Identifies the root “evice profile on which this manufacturer’s device profile is based
(see 5.2.2). Recommended type is STRING24.

NOTE If a root device profile is not being used, then the manufacturer should follow the rules given in Clause 7.

5.3.10.3 Root device profile version

Identifies the version of the root device profile on which this manufacturer’s device profile is
based (see 5.2.3). Recommended type is STRING4.

5.3.10.4 Manufacturer ID

Identifies the manufacturer of the device (see 6.2.6). Recommended type is STRING32.
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5.3.10.5 Numéro du modéele

Identifie le numéro d’identification du modele, spécifié par le constructeur. Le type
recommandé est STRING32.

5.3.10.6 Révision du logiciel

Identifie la version du logiciel ou du microprogramme du code du microprocesseur qui est
contenu dans l'appareil, spécifiée par le constructeur. Le type recommandé est STRINGS.

5.3.10.7 Révision du matériel

Identifie la version de I'appareil, a I'exclusion du code du microprocessg
constructeur. Le type recommandé est STRINGS.

Récifiée par le

5.3.10.8 Numeéro de série

STRING32.

5.3.10.9 Informations supplémentaires

Contient toute information supplémen
Le type recommandé est STRING64.

5.4 Assemblage de paramétres (pyofil raci

5.4.1 Généralités

Les assemblages<de paramétres doivent définir les structures des données pour I'échange
d'un ou de plusieurs™paramétres, et doivent étre indépendants du systéme d'exploitation et de
la technologie du réseau. Les assemblages de parameétres peuvent étre utilisés pour lire des
informations provenant d'un appareil, pour écrire des informations vers un appareil, ou les
deux.

Les assemblages de paramétres doivent spécifier I'emplacement des parameétres dans les
assemblages.

NOTE Les assemblages de parametres ne représentent pas nécessairement l'ordre des données dans le
message réseau.

Dans chaque assemblage de paramétres, les champs qui ne font pas partie des données de
I'assemblage de paramétres, et qui sont spécifiés seulement pour un besoin d’alignement
d’octet, doivent étre étiquetés «na» et doivent étre considérés comme non défini. Ces champs
peuvent étre écartés lorsque I'assemblage est transmis sur un réseau orienté bit.
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5.3.10.5 Model number

Identifies the model identification number, specified by the manufacturer. Recommended type
is STRING32.

5.3.10.6 Software revision

Identifies the software or firmware version of microprocessor code that is contained within the
device, specified by the manufacturer. Recommended type is STRINGS.

5.3.10.7 Hardware revision

Identifies the version of the device, excluding the microprocessor cod
manufacturer. Recommended type is STRINGS.

ecified by the

5.3.10.8 Serial number

identifies each individual device or batch of devices
STRING32.

5.3.10.9 Additional information

Contains any additional device inform
is STRING64.

5.4 Parameter assemblies (root d
5.4.1 General

The product committe
5.4.2t05.4.5.

The manufactur@ y

hether “gr not to support each parameter assembly, i.e. all
devceé profile are optional (see 5.4.4).

A root device profile ain multiple parameter assemblies. Individual parameters may
be represen peter assemblies within a root device profile.

Paramete shall define the data structures for exchange of one or more
parameters and independent of the operating system and network technology.

Parameter assenmklies’ can be used to read information from a device, write information to a

device, or both.

Parameter assemblies shall specify the location of the parameters within the assemblies.

NOTE Parameter assemblies do not necessarily represent the ordering of the data within the network message.

Within each parameter assembly, any fields which are not part of the parameter assembly’s
data, and are specified only for byte alignment purpose, shall be labelled as “na” and shall be
considered undefined. These fields may be discarded when the assembly is transmitted over
a bit-oriented network.
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5.4.2 Nom de I'assemblage de paramétres (obligatoire)

Le champ «Nom de I'assemblage de parameétres» doit contenir un texte descriptif du nom de
I'assemblage de parameétres (32 caractéres au maximum).

5.4.3 Accés (obligatoire)

Le champ «Accés» doit spécifier I'accés a I'assemblage de parameétres autorisé a travers le
réseau.

L'acces doit étre spécifié avec soit

R pour les assemblages de parameétres pouvant étre lus de I'appateil cennecté; soit
W pour les assemblages de paramétres pouvant étre écrits a I e necté; soit
RW  pour les assemblages qui ont a la fois I'accés lecture et |

Les assemblages de parameétres avec l'accés lecture peuven

I'accés lecture et/ou I'accés lecture/écriture.

Les assemblages de paramétres avec l'accés écritupé | Criture ne doivent
contenir que des parametres avec l'accés lecture/éc

5.4.4 Requis (obligatoire)
Les profils racines d'appareil doiven pport de I'appareil pour les

assemblages de paramétres est facultatif: ence, le champ «Requis» doit contenir
la lettre «O».

parameétre donnés™dan
parameétres qui sQux

gamme d'octets dang

Lorsque des p ples sont utilisés dans un assemblage de paramétres, ils
doivent com c i e l'octet, bit zéro.

NOTE L'g les paramétres d'octet multiples est spécifique a la technologie et n'est donc pas
spécifié.

Le format de profil d’appareil spécifié dans la présente spécification technique est prévu pour
étre compatible aves/les appareils connectés a la fois aux réseaux orientés bit et aux réseaux
orientés octet.

Dans le cas d’un réseau orienté bit, les trois formats de description indiqués a la Figure 2, a
la Figure 3 et a la Figure 4 sont équivalents.

Bit
0 Parameétre A
1 Paramétre B
2 Paramétre C
3 Paramétre D
Figure 2 — Exemple d’un format de description (1) IEC 822/03
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Document Sharing Hub

Full document details: IEC TS 61915 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-61915-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-61915-2003

TS 61915 O IEC:2003 -33 -

5.4.2 Parameter assembly name (mandatory)

The “Parameter assembly name” field shall contain a descriptive text name of the parameter
assembly (maximum 32 characters).

5.4.3 Access (mandatory)

The “Access” field shall specify the access to the parameter assembly allowed through the
network.

Access shall be specified as either

R for parameter assemblies readable from the connected device; (6

W for parameter assemblies writable to the connected device; &
RW  for assemblies which have both read access and write agcess.

parameters.

5.4.4 Required (mandatory)

5.4.5 Parameter assembly data ( an
The parameter assembly i i e particutar/parameters using the parameter names

given in the template fife
bytes, such as a text s
assembly.

with devites co npested to poth bit- and byte-oriented networks.

In the case of a~bitoriented network, the three description formats shown in Figure 2,
Figure 3 and Figure 4 are equivalent.

Bit

0 Parameter A
1 Parameter B
2 Parameter C
3 Parameter D

Figure 2 — Example description format (1) IEC 622/03
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Bit 3 2 1 0
Paramétre D Parameétre C Paramétre B Parametre A
Figure 3 — Exemple d’un format de description (2) IEC 823/03
Bits: (0-7 pour les constructions en bits et en octets; 0-15 pour les constructions en mots)
Octet 7 6 5 4 3 2 1 0
15 14 13 12 11 10 9 8
0 na na na na Param. D | Param. C [ Param. B | Param. A
. , o IEC 824/03
Figure 4 — Exemple d’un format de description (
Pour pouvoir utiliser le méme format, indépendamment du type d t de la
Figure 4, approprié a la fois aux réseaux orientés bit et aux pésesa , a été

choisi pour le gabarit général.

5.5 Groupes de parameétres (profil racine d’appareil
5.5.1 Généralités
Certains appareils complexes peuve

appareils peuvent étre logiquemen
fonctionnels (FE), comme indiqué a la F

Appareil

IEC 825/03

Figure 5 — Exemple de structure d’appareil

Les groupes de parametres doivent définir un ensemble logique de paramétres, associé au
méme élément fonctionnel d’un appareil. lls doivent étre indépendants du systeme d’exploita-
tion et de la technologie du réseau. Le systeme de classification indiqué a I’Annexe E peut
étre utilisé comme une base pour définir ces groupes.

NOTE Contrairement aux assemblages de paramétres, les groupes de parametres ne sont pas nécessairement

prévus pour étre lus d'un appareil ou écrit a un appareil en méme temps. Au lieu de cela, ils sont principalement
définis pour le besoin d’organisation de longues listes de paramétres dans des ensembles compréhensibles.
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Bit 3 2 1 0
Parameter D Parameter C Parameter B Parameter A
Figure 3 — Example description format (2) IEC  823/03
Bits: (0-7 for bit and byte constructions; 0-15 for word constructions)
Byte 7 6 5 4 3 2 1 0
15 14 13 12 11 10 9 8
0 na na na na Param. D | Param. C | Param. B | Param. A
Figure 4 — Example description format (3) IEC  824/03
In order to be able to use the same format, independently from the n format of
Figure 4, suitable for both bit- and byte-oriented networks, has be general
template.
5.5 Parameter groups (root device profile)
5.5.1 General
Some complex devices may support a large nu ‘ ese devices may be

(FE), as shown in

IEC 825/03

logically structured into logical
Figure 5.

Figure 5 — Example device structure

Parameter groups shall define logical set of parameters, associated with the same functional
element in a device. They shall be independent of the operating system and network
technology. The classification scheme shown in Annex E may be used as a basis to define

these groups.

NOTE On the contrary of parameter assemblies, parameter groups are not necessarily intended to be read from
or written to the device at once. Instead, they are mainly defined for the purpose of organizing long lists of

parameters into meaningful sets.
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Le comité de produit peut définir un ou plusieurs groupes de parameétres selon 5.5.2 4 5.5.7.

Le constructeur peut décider de supporter ou non chaque groupe de parametres, c'est-a-dire
que tous les groupes de parameétres d'un profil racine d'appareil sont facultatifs.

Un profil racine d'appareil peut contenir des groupes de paramétres multiples. Les parametres
individuels peuvent étre représentés dans les groupes de paramétres multiples d'un profil
racine d'appareil.

Les groupes de paramétres peuvent étre emboités, c’est-a-dire qu’il est possible de définir un
groupe de paramétres composé d’autres groupes de parameétres.

5.5.2 Nom du groupe (obligatoire)

Le champ «Nom du groupe» doit contenir un texte descriptif du nor
(32 caractéres au maximum).

5.5.3 Type du groupe (obligatoire)

Le champ «Type du groupe» doit spécifier le type d
type de ses membres.

p
G

5.5.4 Nombre de

Le champ «No “.@
groupes) dans le gré

Le champ «Informatidéns supplémentaires» doit, s'il est utilisé, contenir un texte de description
fournissant des informations supplémentaires sur I'utilisation du groupe de paramétres.

NOTE Cela peut inclure des conditions spécifiques pour traiter les parametres dans le groupe (par exemple avoir
des relations de dépendance, ou étre invoqué seulement par I'intermédiaire d’'un accés sécurisé, ou de certains

états du diagramme d’état), ou une référence a un fichier externe contenant les informations supplémentaires
requises pour utiliser les paramétres (par exemple un fichier exécutable, un fichier de description).

5.5.7 Noms des membres (obligatoire)
Le groupe de paramétres doit identifier les membres particuliers (paramétres ou autres

groupes) en utilisant les noms de paramétre/groupe donnés dans le champ gabarit — voir les
exemples donnés a I’Annexe B.
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The product committee may define one or more parameter groups in accordance with 5.5.2
to 5.5.7.

The manufacturer may decide whether or not to support each parameter group, i.e. all
parameter groups within a root device profile are optional.

A root device profile may contain multiple parameter groups. Individual parameters may be
represented in multiple parameter groups within a root device profile.

Parameter groups may be nested, i.e. it is possible to define a parameter group composed of
other parameter groups.

5.5.2 Group name (mandatory)

The “Group name” field shall contain a descriptive text name
(maximum 32 characters).

5.5.3 Group type (mandatory)

The “Group type” field shall specify the type of theg
members.

€. the type of its

Group type shall be specified as either,

p
G

5.5.4 Number of mg

The “Number of@x
groups) in the pa e

5.5.6

The “Additional inforthation” field shall, if used, contain a text description providing additional
information on the use of the parameter group.

NOTE This may include specific conditions for handling parameters within the group (e.g. have dependency
relationships, or can only be invoked via secure access, or from certain state chart diagram states), or a reference
to an external file containing the additional information required to use the parameters (e.g. executable file,
description file).

5.5.7 Member names (mandatory)

The parameter group shall identify the particular members (parameters or other groups) using
the parameter/group names given in the template field — see examples given in Annex B.
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5.6 Modele d'état (profil racine d'appareil)
5.6.1 Généralités

Tous les profils doivent définir un modeéle d'état comprenant un diagramme d'état et un
tableau de transition d'état. Un modeéle d'état aide a la compréhension du comportement de
I'appareil ou du fonctionnement de I'appareil vu a travers le réseau. Le modéle d'état clarifie
la fagon dont une influence extérieure peut avoir un effet sur I'état de 'appareil ou le moment
ou |'état interne de l'appareil affecte son comportement observable.

Tous les états d'appareil visibles a travers le réseau doivent étre définis.

Les états spécifiques au réseau sont en dehors du domaine d'application_de la présente
spécification technique.

5.6.2 Diagrammes d’état

I'appareil et doivent étre conformes a I'SO/CEI DIS 19501-1
identifiés par leur nom d'état (voir 5.6.3.2) et toutes les trapsitio

Un exemple de diagramme d'état est illustré a la Figur

[ Inltlallsatlon

IEC 826/03

Figure 6 — Exemple d’un diagramme d’état

5.6.3 Tableaux de transition d’état
5.6.3.1 Généralités

Les tableaux de transition d'état completent les diagrammes d'état. Le format d'un tableau de
transition d'état doit é&tre comme indiqué dans le gabarit de profil d'appareil (voir Annexe A).

Les tableaux de transition d'état doivent décrire chaque état et les événements qui
provoquent chaque transition d'état. Ces événements peuvent comprendre des ordres
envoyés par l'intermédiaire du réseau, des événements générés en interne, ou des
événements externes détectés par l'appareil connecté.

La Figure 7 montre le tableau de transition d'état correspondant au diagramme d'état de la
Figure 6.

NOTE Il est recommandé que tous les profils racines d’appareil comprennent la possibilité de rap é
cours de I'appareil. pﬁﬁbﬁments
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5.6 State model (root device profile)

5.6.1 General

All profiles shall define a state model comprising a state chart diagram and a state transition
table. A state model aids in understanding the device behaviour or operation of the device as

seen through the network. The state model clarifies how an external influence can affect the
state of the device or when the internal state of the device affects its observable behaviour.

All device states that are visible through the network shall be defined.

Network specific states are outside the scope of this technical specification

5.6.2 State chart diagrams

in accordance with ISO/IEC DIS 19501-1. All states shall be jidenti tdte name
(see 5.6.3.2) and all transitions shall be numbered.

An example of a state chart diagram is shown in Figure 6
( Initia&&

A VN
SR
2

/

igure 6 — Example of a state chart diagram

IEC 826/03

5.6.3 State transition tables
5.6.3.1 General

State transition tables complement the state chart diagrams. The format of the state transition
table shall be as shown in the device profile template (see Annex A).

State transition tables shall describe each state and the events that cause each transition to
take place. These events may include commands sent via the network, internally generated
events, or external events detected by the connected device.

Figure 7 shows the state transition table corresponding to the state chart diagram shown
in Figure 6.

NOTE It is recommended that all root device profiles include the ability to report the current state of the device.
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NOM DE L'ETAT DESCRIPTION DE L'ETAT
Initialisation Etat initial de I'appareil a la mise sous tension. L'appareil n’est
pas encore disponible pour un fonctionnement normal
Normal L'appareil est disponible pour un fonctionnement automatique
Automatique Les valeurs des paramétres «Présence» et «Alarme» sont

disponibles sur le réseau

Configuration Dans cet état, le paramétre «Mode de fonctionnement» peut
donner l'ordre a I'appareil de modifier son action de maniere
appropriée (signal de clarté ou de pénombre indiquant la
présence)

L'appareil n'exécutera pas ses fonction ales de détection
dans cet état, les valeurs des paramétres «Présence» et
«Alarme» ne devraient pas étre lue r Ie/r\ése

Essai L'appareil n'exécute pas ses fopct
Les valeurs des paramétres «PkéseRc
aun (1)

/\
TRAN- | ¢£rAT SOURCE ETAT CIBLE EN%ENT \/
SITION /\ X
01 Initialisation Normal Appareil initialw}é@u\\n hsq\cﬁo\nygment normal

02 Automatique Configuration Le paramétrg «Mode de app ell» aYecu l'ordre de passer de

zéro (0) aun (1)(o Ie se en mode configuration»
estapp é
N
03 Configuration Automatique ra\r}let e «M de reil» a regu I'ordre de passer de
zér le service «Mise en mode automatique» est
app é

04 Normal Essai aramgtre «Essai» a regu I'ordre de passer de zéro (0) a un
( le servise ¢Entrée mode essai» est appelé

05 Essai orm Leﬁg\n tre REssai» a regu l'ordre de passer de un (1) a zéro
A ou le service «Sortie mode essai» est appelé

Wau de transition d’état IEC 827/03

Le cha Q¥ a8 |'étaty doit contenir un texte de description de I'état et/ou son
usage.

5.6.3.2 Nom

Le champ «Nom d

5.6.3.3

5.6.3.4 Transitionhs

Chaque transition doit étre numérotée. L'état source et I'état cible de chaque transition

doivent étre spécifiés. Le champ «Evénement» décrit les événements et les conditions qui
provoquent la transition.
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STATE NAME STATE DESCRIPTION

Initializing

Initial state of the device upon power-up. The device is not yet
available for normal operation

Normal

The device is available for automatic operation

Automatic

“Presence” and “Alarm” parameter values are available to the network

Configure

When in this state, the device can be commanded by the “Operate
mode” parameter to alter its operation accordingly (light or dark signal
indicates presence)

The device will not perform its normal sensing operations in this state
— the “Presence” and “Alarm” parameter values should not be read by
the network

Test

The device does not perform its normal s ing operations. The
“Presence” and “Alarm” parameter valu

TRAN-
SITION

ues ar smon 1)
SOURCE TARGET EVE
STATE STATE

01

Initializing Normal Device initialised and ready for&orm\ﬁ%re}t\on\ )

02

Automatic Configure “Device mode” parameterds co to change from zero (0) to
one (1), or service “S}L@ iqure de isNqvoked

03

Configure Automatic “Device mode” par, meter is ded t change from one (1) to
zero (0), or servic tom invoked

04

Normal Test “T, para r d to thange from zero (0) to one (1), or
erv e mod

05

Test Normal “ t” ter is.com ded o change from one (1) to zero (0), or
“E t mode” |s in

5.6.3.2

The “State name” field

5.6.3.3

Figure 7 - Exa pls }e\@nsmon table

name of the state (maximum 32 characters).

State name

State

The “State descriptio ain a text description of the state and/or its use

5.6.3.4

Each tra he nymbered. The source state and the target state of each transition
shall be spe vent” field describes the events and conditions that cause the

transition to occb
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5.7 Services (profil racine d’appareil)
5.71 Généralités

Un profil racine d’appareil peut contenir un ou plusieurs services. Les services peuvent étre
fournis par un appareil pour permettre a un utilisateur ou a une application d’exécuter des
actions spécifiques telles qu’initialiser une transition d’état, déclencher un ordre, configurer
ou programmer l'appareil. Un service peut étre associé a un échange de parametres avec
I'appareil, ou avec des événements spécifiques du diagramme d’état.

NOTE Les opérations de lecture/écriture ne sont pas considérées comme des services pour les besoins de 5.7.

5.7.2 Nom du service (obligatoire)

Le champ «Nom du service» doit contenir une chaine de texte (32 cé4
spécifiée par le comité de produit.

5.7.3 Groupe de paramétres de la requéte (facultatif)

Le champ «Groupe de parameétres de la requéte» doit, s'd estutilis&référencer le nom d’un
groupe de paramétres pour identifier les parametres eavoyes g jointement avec
une demande de service.

5.7.4 Groupe de parameétres de la

tilisé, référencer le nom d’un
de 'appareil conjointement avec

Le champ «Groupe de paramétres de
groupe de paramétres pour identifier le
une réponse de service.

5.7.5 Requis (obligaté&ire

pateil est ou non requis de supporter chaque
appareil doit contenir soit

service. Le champ~¢Re
M pour Ies € i i c'est-a-dire ceux requis pour étre supportés par

I'apparejk
O
5.7.6
Le champ ki pti doit, s'il est utilisé, contenir un texte de description du service et/ou
son emploi.
5.7.7 Informations supplémentaires (facultatif)

Le champ «Informations supplémentaires» doit, s'il est utilisé, contenir un texte de description
fournissant des informations supplémentaires sur I'utilisation du service.

NOTE Cela peut inclure des conditions spécifiques pour utiliser le service (par exemple étre invoqué seulement
par I'intermédiaire d’'un accés sécurisé, ou de certains états du diagramme d’état), ou une référence a un fichier

externe contenant les informations supplémentaires requises pour utiliser le service (par exemple un fichier
exécutable, un fichier de description).
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5.7 Services (root device profile)
5.71 General

A root device profile may contain one or more services. Services may be provided by a device
to allow a user or an application to execute specific actions such as initiate a state transition,
trigger a command, configure or program the device. A service may be associated with an
exchange of parameters with the device, or with specific events of the state chart diagram.

NOTE Read/write operations are not considered as services for the purpose of 5.7.
5.7.2 Service name (mandatory)

The “Service name” field shall contain a text string (maximum 32 charactg
product committee.

specified by the

5.7.3 Request parameter group (optional)

M for mandato

@) for optignal
5.7.6 Descript;:

. . N\ .
information onthe use of*the service.

NOTE This may includesspecific conditions for using the service (e.g. can only be invoked via secure access, or

from certain state chart diagram states), or a reference to an external file containing the additional information
required to use the service (e.g. executable file, description file).
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